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Valvulas de Seguranca e Alivio

1. INTRODUCAO

A estanqueidade das valvulas de seguranca e alivio (PSV/PRV) e o seu perfeito funciona-
mento, dependem diretamente das condicdes das superficies de vedacdo. Muitas ocorrén-
cias encontradas em valvulas de seguranca e alivio sdo devidas a problemas no conjunto
de vedacdo metal-metal, provocando vazamentos, gerando desperdicios de fluidos e ele-
vando, significativamente, os custos operacionais.

Os Blocos de Lapidacdao Hudieze foram projetados para processos de lapidacao, especial-
mente indicados para corrigir irregularidades no conjunto de vedacao e promover a ga-
rantia do perfeito assentamento das sedes de vedacao de valvulas de seguranca e alivio.

2. ESTRUTURA DE LAPIDAGCAO HUDIEZE

Blocos de Lapida¢ao KL 100
01 Maleta Modular para Transporte e Armazenamento
*Com 02 Bercos de Protecdo anti-impacto, em EVA
13 Anéis de Lapidac¢ao
*Orificios Padrdo APl STD 526 Abrangéncia “D” a “T”
01 Placa dupla face @10”’: Retificadora/Lapidadora
01 Placa Retificadora @ 6

Blocos de Lapida¢ao KL 200
01 Maleta Modular para Transporte e Armazenamento
*Com 02 Bergcos de Protecdo anti-impacto, em EVA
13 Anéis de Lapidac¢ao
*QOrificios Padrdo APl STD 526 Abrangéncia “D” a “T”
01 Placa dupla face @10”’: Retificadora/Lapidadora
01 Placa Retificadora @ 6
01 Placa de Acabamento @ 9”7, em Metal Patente

—

| HUDIEZE

Acessoérios para a Lapidac¢ao

- Lupa com amplia¢cdo de 7 a 10 vezes

- Lanterna

- Pastas Diamantadas (Granas 4-8 / 20-40 / 54-80)
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3.ETAPAS DA LAPIDACAO DA SUPERFICIE DO DISCO DE VEDACAO

3.1 Preparar o local de Trabalho

Para garantir a qualidade da lapidacdo, importante observar os seguintes itens:
a) Nivelar a bancada de trabalho, em relacdo ao piso, para ficar 100% estabilizada;
b) Providenciar iluminacdo adequada para facilitar os trabalhos e inspecao das faces lapidadas;

¢) Efetuar limpeza, organizacdo da bancada e do ambiente de trabalho;
*A limpeza é essencial para a qualidade da lapidacdo. As faces a serem lapidadas, bem como as pastas uti-
lizadas na lapidacdo ndo podem ser contaminadas por impurezas do ambiente.

d) Forrar a bancada com papel limpo e adequado ao processo de lapidacao;
e) Posicionar a Maleta de Blocos Hudieze na bancada, para inicio dos trabalhos.

3.2 Selecionar os Blocos de Lapidagao
a) Posicionar o Disco de Vedacao a ser lapidado;

b) Selecionar o Bloco de Lapidacdo Hudieze, com-
pativel com o tamanho e tipo do Disco a ser lapi-
dado;

¢) Limpar Disco e Bloco de lapidacdao com papel
macio, umedecido com alcool 70%.

Observacao:
A lapidacdo pode ser efetuada com um “Bloco de Lapidacdo”
ou com uma “Placa de Lapidacdo”.

Sugestido quanto a utiliza¢do de varios jogos de Bloco Lapidadores.

Marcar os Blocos de acordo com a granulometria das pastas a serem utilizadas. Esta mar-
cacao evita a contaminacdo da Pasta Diamantada grossa sobre uma Pasta mais fina. Lem-
brando que quando um bloco de lapidacdo tem uma pasta diamantada contaminada por
outra de granulometria mais grossa, € esta granulometria que ird determinar o resultado
do acabamento final.

Nota 1: As vélvulas de seguranca aplicadas para a protecdo de caldeiras possuem um
disco com defletor integral (insercdo conica). O Bloco de Lapidacao deverd ter um furo no
centro para permitir que este defletor ndo venha interferir com os movimentos da lapida-
cdo. Nesse Bloco, a largura da superficie de contato para lapidacdo ndo podera permitir
gue a superficie de vedacdo do disco ultrapasse os didmetros externo e interno do Bloco.

Nota 2: Discos que possuem defletor integral, o defletor ndo pode tocar o didmetro in-
terno do Bloco de Lapidacao, para ndo arredondar as bordas. Os diametros, interno e ex-
terno, desse Bloco devem ser chanfrados (Imm x 45°) para evitar rebarbas que poderiam
causar riscos nas superficies a serem lapidadas.
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Bloco de lapidagcdo em Placa de lapidacdo, em “Ferro Fundido”
“Ferro Fundido” para a Lapidagcdo ou “Metal Patente” para a Lapidacdo
do Disco com Defletor do Disco sem Defletor

3.3 Selecionar as Pastas de Lapida¢ao

Selecionar a Pasta Diamantada, em relacdo a sua granulometria, de acordo com o estado
da superficie de vedacdo do Disco.

Pastas Diamantadas mais utilizadas:

Granas 4-8: Acabamento/Espelhamento
Granas 20-40: Desbaste Médio

Granas 54-80: Desbaste Grosso/Pesado

Observa¢ao: Para demais necessidades podem ser
utilizadas outras granulometrias de pastas, de acordo
com o estado da superficie do Disco de Vedacao.

3.4 Iniciar a Lapida¢ao do Disco

a) Utilizar a seringa para depositar “pequenos pontos”
de Pasta Diamantada sobre a superficie do “Bloco de
Lapidacdo” ou “Placa de Lapidacao”, em seguida espalhar
manualmente e uniformemente, evitando excessos;
Observagdo: A quantidade de pasta deve ser minima.
Os pontos devem ser comparados a 1/4 da cabeca de
um palito de fosforo, a cada 25 mm de distancia.

b) Posicionar, verticalmente, o “Disco de Vedacao” sobre o Bloco ou sobre a Placa de Lapidacao;

¢) Sem exercer qualquer “pressao” descendente sobre o Bloco ou Placa, aplicar um movi-
mento de oscilacdo circular “ZERINHO”, tanto para a esquerda quanto para a direita, fazer
a lapidacao de acordo com o estado de acabamento do disco;

Observagdo: Se o movimento estiver “pesado” aplique algumas gotas de alcool 70% so-
bre o “Bloco ou Placa” para facilitar o movimento do Disco.

d) Acompanhar regularmente a evolucao da lapidacdo e o desaparecimento de riscos e
imperfeicoes;

e) Alternar os movimentos do Disco entre o “ZERINHO” e movimentos em formato de
“OITO” até atingir o acabamento final desejado.

Nota 1: Movimentos em formato de “VAI E VEM” sdo bons somente para acelerar o desbas-
te, alternando sempre os sentidos de movimento e o posicionamento do Bloco ou Disco.
Esse movimento tende a desbastar mais as laterais da base de lapidacdo (no sentido lon-
gitudinal do movimento), por este ser mais macio que as pecas que estdo sendo lapidadas.
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Nota 2: Encerrar os movimentos de cada etapa, com o movimento tipo “OITO” ou o “ZE-
RINHQO”. Esses tipos de movimentos tornam a superficie mais uniforme.

3.5 Remover o Disco do Bloco ou da Placa de Lapida¢ao

Remover o Disco do Bloco ou da Placa para limpar e inspecionar a superficie que esta sendo
lapidada, sempre puxando-o para cima, verticalmente. Nessa atividade, podera ser percebi-
do um pequeno efeito de suc¢do, quando realizado corretamente, devido ao vacuo.

Observagao: Evitar remover o Disco horizontalmente do Bloco ou girando-o em angulo,
para evitar danificar o Bloco ou a Placa.

3.6 Inspecionar a superficie lapidada

a) Limpar a superficie do Disco com papel macio, umede-
cido com alcool 70%;

b) Utilizar a Lupa para melhor visualizar e determinar a
qualidade da superficie lapidada;

¢) Inspecionar a superficie lapidada, determinando se no
proximo passo poderd ser utilizada a Pasta Diamantada
mais fina ou serd necessario mais desbaste, com a mesma
granulometria da Pasta. x
Observagao: O uso de Pasta mais fina deve ocorrer somente se as imperfeicdes que ha-
viam na superficie, além de riscos e arranhdes, deixados pela granulometria da Pasta,
foram corrigidas.

d) Limpar o Bloco ou a Placa de Lapidacao utilizada com papel macio e umedecido com
alcool. Armazenar na Maleta de Protecdo Hudieze, para evitar a contaminacdo e a prote-
cdo contra quedas, pancadas ou impurezas.

3.7 Selecionar a Pasta Diamantada, mais fina e seu respectivo Bloco de Lapidacédo, para a
sequéncia da lapidacdo do Disco.

3.8 Lapidar o Disco, repetindo os passos anteriores, utilizando os mesmos movimentos e
mesmos periodos descritos. Durante os intervalos curtos, limpe somente a superficie do
Disco utilizando o papel macio, umedecido com alcool 70%. Se a inspecdo com a lupa
indicar que a lapidacdo adicional serd necessaria, repetir os passos, mas sem adicionar
Pasta Diamantada ao Bloco.

Observagdo: Pastas Diamantadas de granulometrias mais finas requerem menores perio-
dos de lapidacao, porém, com verificacdes mais frequentes da superficie sendo lapidada.

3.9 Realizar a inspec¢ao final da superficie do Disco de Vedag¢ao

Inspecionar e verificar se o acabamento da superficie lapidada estd semelhante a um es-
pelho, lapidada nos Modelos de Blocos Hudieze, em Metal Patente.

Nota: A Pasta de Acabamento com granulometria 4-8, utilizada na placa de lapidacao
de metal patente, permite um acabamento espelhado. Se houver necessidade de mais
acabamento, repetir os passos até eliminar os riscos e imperfeicdes. O procedimento de
lapidacdo estard concluido, somente quando ndo houver mais riscos e imperfeicdes na
superficie do Disco.

A inspecao final visa garantir que a lapidacao realizada estad conforme, garantindo a qua-
lidade da lapidacdo antes da montagem da valvula.
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3.10 Limpar completamente a superficie lapidada, com papel macio, umedecido com al-
cool 70%, até que no papel ndo apareca mais residuos de Pasta Diamantada. O papel
umedecido devera ser substituido, quantas vezes necessarias, durante o procedimento de
limpeza das superficies de vedacao do Disco.

3.11 Guardar e Proteger o Disco, Bloco ou Placa de Lapidag¢ao

a) Disco: Envolver em papel macio e disponibilizar em local adequado, até o momento da
montagem,;

b) Bloco ou Placa de Lapidacao: Lubrificar com uma fina camada de dleo e armazenar na
Maleta de Lapidacao Hudieze, visando a protecdo de intempéries, contra quedas, impac-
tos e contaminacoes.

4. LAPIDAGCAO DA SUPERFICIE DE VEDAGAO DO BOCAL

4.1 Lapidar a superficie de vedacdo do Bocal, seguindo as mesmas etapas do procedi-
mento descrito no Item 3, para a Lapidacdo do Disco de Vedacao;

4.2 Lapidac¢ao do Bocal com a Placa de Lapida¢ao:

Com a face da placa contendo o composto, voltada para vocé, segure-a de tal forma que
todos os cinco dedos apontem para vocé e estenda-os aproximadamente 25 mm além da
borda da superficie da placa. Entdo coloque esta face com o composto sobre a superficie
de vedacao do bocal, evitando qualquer pressdo descendente e proceda aos movimentos
descritos no passo 3.4, para lapidacao do disco;

4.3 Dependendo do tamanho (altura) e peso do
Bocal, este podera ser lapidado contra a placa ou
a placa ser apoiada sobre a superficie de vedacao
do Bocal para lapida-lo. Quando a placa tiver que
ser apoiada sobre o bocal, segure-a com todos os
cinco dedos estendidos aproximadamente 25 mm
além da borda. Este procedimento podera auxili-
a-lo a guiar e centralizar a placa sobre o bocal, im-
pedindo que se movimente além das superficies
de vedacdo, causando riscos e arredondamento
da borda externa da superficie de vedacao.

Nota 1: Para acelerar o afinamento das Pastas Diamantadas (qualquer granulometria),
principalmente quando a superficie sendo lapidada ndo estiver danificada, ou ja na fase
de acabamento final, revezar a lapidacdo sobre a Placa ou Bloco (se o Disco e Bocal per-
mitirem), entre ambas as pecas.

Nota 2: Caso o Bocal seja removido do corpo da valvula, principalmente nos Bocais orifi-
cios “J” até “P”, o Bocal podera ser lapidado contra a Placa de Lapidacdo. Ja nos orificios
de “D” até “H”, devido a altura dos Bocais em relacdo aos seus respectivos didmetros, es-
tes devem ser apoiados na bancada e serem lapidados pelos seus respectivos Blocos ou
Placas. Para vocé decidir se ird lapidar o Bocal contra a Placa ou a Placa contra o Bocal,
seguir a seguinte regra: “a peca mais leve sempre por cima”.
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Por exemplo, Bocais até o orificio “J”, lapide com o Bocal sobre a Placa ou a Placa sobre
o Bocal, se uma Placa pequena e proporcional ao tamanho do Bocal estiver disponivel.
Para todos os outros orificios, “K” ao “T”, lapide com a Placa sobre o Bocal. Nos orificios
“J” e menores, cuidado com a altura do Bocal sempre que for lapidar este contra a Placa.

4.4 Sc houver a necessidade de lapidar o Bocal dentro do corpo, talvez ndo haja espaco
para o movimento em “OITO”. Neste caso é recomendado utilizar somente os movimen-
tos de “VAI-E-VEM”, para todos os lados, sempre mudando a placa de posicdo e terminan-
do o movimento com o “ZERINHO”.

Nota: Somente o movimento “ZERINHO” pode ser utilizado em todo o procedimento de
lapidacdo do Bocal, caso ele esteja montado no corpo da valvula. Para a lapidacéao final,
com a pasta diamantada de acabamento, utilize somente o movimento “ZERINHO”;

4.5 Fazer a limpeza e a inspecdo final conforme
descrito no Item 3. Se aprovada, montar o anel in-
ferior no bocal, deixando-o um pouco acima da
superficie de vedacao e envolva-os com papel ma-
cio. Tanto o anel naquela posicdo, quanto o papel
macio, tem a finalidade de proteger a superficie de
vedacdo do Bocal.

Observagao: Guardar o conjunto (Bocal e Anel) em
local apropriado, até o momento da montagem da
valvula.

5. SUGESTOES E CUIDADOS NECESSARIOS

Segue abaixo sugestdes e cuidados necessarios para uma correta manutencdo, durante a
lapidacdo das superficies do conjunto de vedacdo de valvulas de seguranca e alivio:

5.1 Manter sempre limpos o ambiente de trabalho, a bancada de servicos e todos os ma-
teriais envolvidos;

5.2 Utilizar Placas ou Blocos de Lapidacdo em perfeito estado. Recondicionar, sempre que
apresentar sinais de desgastes evidentes (fora de planicidade);

5.3 Aplicar uma “fina camada” de pasta diamantada a Placa ou ao Bloco de Lapidacdo,
para evitar o arredondamento das arestas das superficies de vedacao;

5.4 Manter a Placa ou o Bloco de Lapidacado paralelos sobre uma superficie plana, e evitar
qualquer tendéncia de balanca-los, o que causard o arredondamento das superficies de
vedacao;

5.5 Manter a peca bem segura, durante o processo de lapidacao, para evitar a possibilida-
de de queda e danificar a superficie de vedacao;

5.6 Lapidar, utilizando o movimento excéntrico (ZERINHO) ou de (OITO), em todas as di-
recdes e ao mesmo tempo, aplicando uma pressao uniforme e girando a peca lentamente.
N&o lapidar utilizando movimentos circulares continuos ou oscilantes.
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5.7 Substituir a Pasta Diamantada de acabamento, frequentemente, e aplicar mais pressdo
para acelerar a acdo de corte da Pasta.

5.8 Remover toda pasta diamantada da superficie de vedacdo do Bocal, para facilitar a
inspecdo. Se necessario dar continuidade na lapidacao na superficie de vedacdo com a
mesma quantidade de pasta usando o movimento de lapidacao descrito. Apds a inspecdo
final, secdes baixas da superficie de vedacdo se apresentardo como uma sombra em con-
traste com a parte brilhante. Se existir sombras, € necessaria lapidacdo adicional utilizando
Blocos ou Placas de Lapidacao perfeitamente planos.

Nota: Quando a lapidacao estiver completa, quaisquer linhas aparecendo como riscos
transversais deverdo ser removidas com lapidacao adicional utilizando Blocos ou Placas
de Lapidacao perfeitamente planos, e em conjunto com um papel do tipo sulfite sobre a
superficie de vedacao, girando o Bocal num movimento circular continuo, em relacdo ao
seu proprio eixo. O Disco e o Bocal irdo girar continuamente sobre o papel e ndo sobre a
superficie do Bloco ou da Placa, respectivamente.

5.9 Limpar completamente a superficie de vedacédo utilizando o papel macio, umedecido
com alcool 70%.

6. RECONDICIONAMENTO DOS BLOCOS E PLACAS DE LAPIDACAO

6.1 Os Blocos e Placas de Lapidacdo Hudieze devem ser recondicionados sempre que
houver evidéncias de desgaste ou avarias. O recondicionamento permite recuperar Blo-
cos e Placas para a continua execucdo dos servicos, sem a necessidade da paralizacdo da
operacao.

Recomendac¢ao:
Uma boa pratica recomendada é verificar se a lapidacdo estda demorando para ficar plana.
Se sim, significa que o bloco ou a placa de lapidacao precisam ser recondicionados.

6.2 Os Blocos e Placas de Lapidacdo devem estar com suas superficies extremamente
planas, para que essa planicidade seja transmitida a superficie de vedacao do Disco e do
Bocal. Da mesma forma que o abrasivo corta a peca em aco inoxidavel, cortard numa ve-
locidade e profundidade ainda maior a superficie do Bloco ou da Placa. Por esta razao, o
Bloco e a Placa devem ter suas superficies recondicionadas, regularmente, para que as pe-
cas a serem lapidadas ndo tenham a planicidade das superficies de vedacao influenciadas
pela planicidade da superficie do Bloco ou da Placa de Lapidacéo.

6.3 Quanto menos tempo gastar para lapidar o Bocal e/ou do Disco, menor serd o des-
gaste da superficie do Bloco ou da Placa de Lapida¢cdo. Quanto mais insistir em lapidar,
mais desgaste provocara na superficie de lapidacao do Bloco ou da Placa, bem como nas
superficies de vedacdo do Bocal e/ou do Disco.
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Processo de Recondicionamento dos Blocos e Placas de Lapidag¢do

Os Blocos e Placas de Lapidacdo devem ser recondicionados lapidando-os sobre uma ou-
tra placa de lapidacao plana. A lapidacdo deve ser feita com um movimento tipo “OITO”,
conforme indicado na Figura 1 e Figura 2.
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Figura1

Figura 2 - RECONDICIONAMENTO DE BLOCOS DE LAPIDAGCAO

Nota 1: Para a realizacdo do processo de recondicionamento dos Blocos e das Placas de
Lapidacao, utilizar somente produtos, componentes e materiais fornecidos pela Hudieze.
A utilizacdo de materiais ndo apropriados e compativeis com o processo de recondiciona-
mento podem danificar os Blocos e Placas de Lapidacao, bem como afetar na perda do
termo de garantia concedido pela Hudieze.
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SEJA UM ESPECIALISTA
EM LAPIDACAO
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